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Abstract (en)
The spout is intended for pouring liquid metal, in particular, steel from a vessel into a mould of a continuous casting installation. It consists of an
approximately pipe-shaped top section and a bottom section with wide and narrow sides comprising: a) the bottom end of the top section (11) has
a broadened zone (12) surrounding the top end of the bottom section (21); b) in the entry zone of the bottom section a seal (31) is located between
the top and bottom sections; c) the bottom section is provided with a support (40) in its entry zone; d) fixing elements (50) engage with the support
of the bottom section and join the latter to the top section.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft einen Tauchausguß zum Ausgießen von flüssigem Metall, insbesondere Stahl aus einem Ausgießbehälter in eine Kokille einer
Stranggießanlage, mit einem im wesentlichen rohrförmigen am Ausgießbehälter befestigbaren Oberteil und einem mündungsseitig im Vergleich zur
Schmalseite eine deutlich größere Breitseite aufweisendes Unterteil.Erfindungsgemäß weist das Oberteil (11) am dem Unterteil (21) zugewandten
Ende eine den Eingangsbereich des Unterteils (21) umgreifende Aufweitung (12) auf, daß zwischen dem Eingangsbereich des Unterteils (21) und
dem Oberteil (11) eine Dichtung (31) vorgesehen ist. Ferner besitzt das Unterteil (21) in seinem Eingangsbereich eine Abstützung (40) und an der
Abstützung (40) des Unterteils (21) greifen Halteelemente (50) an, über die das Unterteil (21) mit dem Oberteil (11) verbindbar ist. <IMAGE>
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